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Abstract (en)
[origin: WO9408272A1] A method and apparatus for guiding multiple layers of a liquid down a hopper slide (23) surface are disclosed. The
continuous edge guide includes an edger arm (20) extending across the length of the slide surface (23) and having a side facing the slide surface
(23). A continuous edge pad (22) is abutted to the contact side which sealingly mates with the slide surface (23). The continuous edge guide is
capable of being positioned anywhere across the width of the slide surface. In one embodiment biasing means (31) are positioned along the edger
arm to force the edge pad into contact with the slide surface. In an alternate embodiment, the edge pad has a slot at a point above the first or
second hopper element to provide good contact between the edge pad and slide surface.

Abstract (fr)
Procédé et appareil servant à guider plusieurs couches de liquide vers le bas d'une surface (23) de goulotte dans un dispositif applicateur. Le guide
de bord continu comprend une patte (20) qui s'étend sur la longueur de la surface (23) de goulotte et comporte un côté opposé à la surface (23)
de goulotte. Un patin (22) de bord continu vient toucher le côté de contact qui forme un joint avec la surface (23) de goulotte. Le guide de bord
continu peut être positionné à n'importe quel endroit sur la largeur de la surface de goulotte. Dans une forme de réalisation, des systèmes (31)
de sollicitation sont positionnés le long de la patte pour pousser le patin de bord afin qu'il touche la surface de goulotte. Dans une autre forme
de réalisation, le patin de bord comporte une fente qui est formée à un endroit situé au-dessus du premier ou du deuxième élément de dispositif
applicateur pour assurer un bon contact entre le patin de bord et la surface de goulotte.
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